
描述 位号 数值 封装 数量 备注
芯片 U1 OC6701 SOP8 1 MB：18098901409

R1 3.3K±5% 1206 1 Q：657387201
R2 10K±5% 0805 1
R4 1K±1% 0805 1

R5 R6 XXXXX 1206 2
R7 0R36±1% 1206 1
R8 0R47±1% 1206 1

R9 R10 2R0±1% 1206 1
电解电容 C1 220uF25V D*H=6mm*12mm 1

C3 2.2uF/25V 0805 1 X7R
C4 XXXXX 0805 1 X7R
C5 1nF/50V 0805 1

电解电容 C7 47uF/100V D*H=10mm*12mm 1 高频低阻
肖特基 D5 SS210 SMA 1 肖特基二极管
稳压管 DZ1 限压90V/0.5W LL43 1 DEMO上三个和值90V
电感 L1 XXXXX 屏蔽电感CDRH127 1

此BOM表仅供参考，需要其他参数请另改参数

深圳市惠新晨电子有限公司
12V输入80V250mA
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